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Sisallysluettelo

BOND-PRIME-prosessointimoduulin kdynnistys
» Kaynnistysmenettely
Kirjautuminen sisaan ja ulos
» Kirjautuminen sisaan
» Kirjautuminen ulos
Toimintojono ja varoituspalkki
» Toimintojonon nayttdaminen ja piilottaminen
» Toimintojonokohteessa osoitetun tehtavan suorittaminen
» Tehtavan suorittaminen varoituspalkin piilottamiseksi
Esimerkki objektilasien kasittelytapahtuman jarjestyksesta *
» Reagent Trayn (reagenssialusta) ja DS9824 Detection Systemin lataaminen
» QObjektilasien esilataaminen, kasitteleminen ja tyhjentaminen
Vaaditut puhdistustehtavat
» Huollon kaynnistaminen (kirjautuminen vaaditaan)
» Suction Cupin (imukuppi) puhdistaminen

» ARC Modulien (ARC-moduulit) sisdpintojen pyyhkiminen

» BOND-PRIME Cleaning Kitin (BOND-PRIME-puhdistuspakkaus) kdyttdminen
(kirjautuminen vaaditaan)

Vaaditut huoltotehtavat

™

™

» Alcohol Containerin (alkoholis&ilio) tayttdminen (kirjautuminen vaaditaan)

» Lukittujen Reagent Containerien (reagenssiséiliot) tayttaminen (kirjautuminen
vaaditaan)

» Jateastioiden tyhjentaminen
» BOND-PRIME ARC Refresh Kitin kayttaminen
» Huollon lopettaminen (kirjautuminen vaaditaan)
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Sammutustoimenpiteet

» Prosessointimoduulin sammuttaminen (kirjautuminen vaaditaan)
» Prosessointimoduulin irrotus (kirjautuminen vaaditaan)

* olettaen, etta seuraavat alustavat tehtavat on suoritettu:

» Protokolla- ja reagenssitarkistukset

» Objektilasien asettaminen (aina objektilasien merkitsemiseen asti).
Lisatietoja on BOND-jarjestelman kayttooppaan Pikaopas-luvussa.

Yhteystiedot

Ota yhteytta Leica Biosystemsin paikalliseen edustajaan myynti-, huolto- ja tukiasioissa.

Kaikkien alueiden yhteystiedot l6ytyvat verkkosivustoltamme:

LeicaBiosystems.com

Lisatietoja on BOND-PRIME-kayttooppaassa.

Kayttotarkoitus

BOND-jarjestelma automatisoi kliiniset protokollat mikroskooppiobjektilaseihin kiinnitettyjen

mikroskooppiobjektilasit myohemmin diagnoosin helpottamiseksi.

[vo] C€

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
495 Blackburn Road

Mount Waverley VIC 3149

Australia
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Kaynnistysmenettely
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®
Kirjautuminen sisaan ja ulos

4 ) 4 )

1 | 10/03/2021

Enter PIN

. J . J

Jos kukaan ei ole kirjautuneena sisdan, useat toiminnot avaavat Log in (kirjaudu sisdan) -ikkunan, Lisatietoja PIN-koodin asettamisesta tai

esimerkiksi: muuttamisesta on erillisessa BOND-jarjestelman
kayttooppaassa.

™

» Log in (kirjaudu sisdan) -painikkeen napauttaminen

huoltondyton Start maintenance (kdynnista huolto) -painikkeen napauttaminen

» bulkkireagenssin tayttopullon viivakoodin skannaaminen

» Reagent Trayn (reagenssialusta) lataaminen Reagent Platformille (reagenssilava)

M
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| Jane Doe
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Kirjautuminen sisaan ja ulos

Kirjautuminen ulos

4 )
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Kirjaudu ulos napauttamalla Log out (kirjaudu ulos) -painiketta. Voit muuttaa tata ajanjaksoa BOND-ohjaimen

Tai jos et ole vuorovaikutuksessa prosessointimoduulin kanssa ennalta maaratyn ajanjakson Adm|n|'§‘tr'at|on C!pntyssai Katso lisdtietoja erillisestd
BOND-jarjestelman kayttooppaasta.

kuluessa, sinut kirjataan ulos automaattisesti.



Toimintojono ja varoituspalkki

®
Toimintojono ja varoituspalkki

Toimintojonon nayttaminen ja piilottaminen

4 N\ Nayta ja piilota toimintojono napauttamalla painiketta.

Voit ndyttda enemman tai vahemman tietoja kustakin toimintojonon
kohteesta napauttamalla kohteen oikealla puolella olevaa nuolta.

1/03/2021 | Jane Doe

sssssssssssssssssss Kuvake osoittaa kunkin toimintajonon tarkeystasoa:

1/03/2021 | Jane Doe G

Varoitus: Toimi valittomasti.
ACTION QUEUE

A 'nsufficient DI Water ~ . . . .
P e Bl etrCorares - j Huomio: Toimi heti, kun mahdollista.
- ) Reagent is not registered on the
BOND Controller - . 3 5
Register the reagent on the BOND Controller. |@ Tietoa: TledOkSl.
(5500)

Toimintojono-painikkeen numero ilmaisee ainoastaan varoitusten ja
huomautusten maéran.
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Toimintojono ja varoituspalkki

Toimintojono ja varoituspalkki

Toimintojonokohteessa osoitetun tehtavan suorittaminen

-

ACTION QUEUE

A\ 'nsufficient DI Water
Refill the Bulk DI Water Container. -
(21001)

~N

Tehtava voi liittya huoltoon.

e Tutustu tassa tapauksessa
1 BOND-PRIME-kéyttdoppaan
Huoltotehtavat-kohtaan.

—

ACTION QUEUE




Toimintojono ja varoituspalkki

®
Toimintojono ja varoituspalkki

Tehtavan suorittaminen varoituspalkin piilottamiseksi

4 N g Vaikka voitkin piilottaa BOND- 4 ™\

PRIME-ohjelmistossa varoituspalkin
manuaalisesti, on mainittu tehtava
suoritettava mahdollisuuksien
mukaisesti.

BOND-PRIME

20, Ehdotettu tehtava voi liittya & 2y,
1 huoltoon. A

A Tutustu tassa tapauksessa
BOND-PRIME-kayttooppaan
Huoltotehtavat-kohtaan.

\ ® O / \ ce /
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Esimerkki objektilasien kasittelytapahtuman

Objektilaseja kasitellaan

Reagent Trayn (reagenssialusta) ja DS9824 Detection Systemin lataaminen
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Lataa reagenssit ajon alussa (ennen objektilasien lataamista), jotta tilavuuden tarkistukselle jdisi aikaa.

jarjes
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Objektilaseja kasitellaan

-

jarjes

Esimerkki objektilasien kasittelytapahtuman tyksesta

Objektilasien esilataaminen, kasitteleminen ja tyhjentaminen
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Esimerkki objektilasien kasittelytapahtuman

Objektilaseja kasitellaan

Objektilasien esilataaminen, kasitteleminen ja tyhjentaminen

BOND-PRIME
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jarjestyksesta

O0OO0OO0OO0OO0O0CO@0O0

J

Pura kaikki valmiit objektilasit usein. Jos
Unload Drawer (purkulaatikko) tayttyy, se
voi estaa kasittelyn ja pidentaa arvioitua
valmistumisaikaa. Unload Drawerissa

(purkulaatikko) ei saa olla objektilaseja,
kun se suljetaan.

Pura reagenssit, joita ei enaa

tarvita. Sulje Reagent Containerien
(reagenssisailiot) kannet tiiviisti
estaaksesi reagenssin haihtumisen ja
varastoi reagenssit valittomasti etiketissa
tai reagenssin tietolomakkeessa
annettujen ohjeiden mukaisesti.
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Vaaditut puhdistustehtavat

Huollon kédynnistaminen (kirjautuminen vaaditaan)

Kaytd Start Maintenance (kdynnista
0 huolto) -toimenpidettd avatessasi

Work Surfacen (tydskentelytaso),

puhdistaessasi bulkkireagenssisailioita,

vaihtaessasi Suction Cupin (imukuppi)
tai suorittaessasi toimenpiteen BOND-

PRIME ARC Refresh Kitin kdyttaminen.

Katso tilanayttod ennen huoltotehtavan
aloittamista.

Varmista, etta objektilaseja ei juuri
nyt kasitella eika Preload and Unload
Drawereissa (esilatauslaatikot ja
purkulaatikko) ole objektilaseja.
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MAINTENANCE

O Refill alcohol
Tap Unlook, then refillthe Bulk Alcohol Container. g
Sh  MmsONDoAME i -
Periodic Mai
gy Mtk
ez e WotkSurae topefom maienace
it

[ONCNON Neje]
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Vaaditut puhdistustehtavat

Huollon kédynnistaminen (kirjautuminen vaaditaan)
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Vaaditut puhdistustehtavat

Suction Cupin (imukuppi) puhdistaminen

Valitse Huollon kaynnistaminen (kirjautuminen
vaaditaan) paastaksesi Work Surfaceen

(tyoskentelytaso) ja avataksesi ARC Modulet
(ARC-moduulit).

VAROITUS: Sinun on kaytettava
vaadittuja henkilosuojaimia ennen
prosessointimoduulin puhdistamista.

Kayta puhdasta nukkaamatonta liinaa,
joka on kostutettu 70 % etanoliliuoksella.

O@e@O000O0

Valttaaksesi Suction Cupin
(imukuppi) putoamisen
prosessointimoduuliin,
siirra High-Speed Robot
(pikarobotti) varovasti
Reagent Platformin
(reagenssilava) paalle.

[oNeN NeNeNe}

\
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Vaaditut puhdistustehtavat

Suction Cupin (imukuppi) puhdistaminen

4 ) 4

\
Jos et enda tarvitse paasya Work
Surfaceen (tyoskentelytaso), sulje -
kansi ja valitse Huollon lopettaminen £
(kirjautuminen vaaditaan). j |
\ [oNeNoNeN Ne] / \ [oNoNoNeNeN ] /
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Vaaditut puhdistustehtavat

ARC Modulien (ARC-moduulit) sisapintojen pyyhkiminen

/
o Valitse Huollon kdynnistaminen (kirjautuminen .‘ é
1 vaaditaan) paastaksesi Work Surfaceen £

(tyoskentelytaso) ja avataksesi ARC Modulet
(ARC-moduulit).

VAROITUS: Sinun on kaytettava 3 } Y¢
vaadittuja henkilosuojaimia ennen ' /ﬁ\
prosessointimoduulin puhdistamista. f 2

70%

Kayta puhdasta nukkaamatonta liinaa, Fiheno

joka on kostutettu 70 % etanoliliuoksella.
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Prosessointimoduuli sulkee ARC Modulet 4 )
(ARC-moduulit) automaattisesti, kun

lopetat huollon.

Jos et enaa tarvitse paasya Work

Surfaceen (tyoskentelytaso), sulje |

kansi ja valitse Huollon lopettaminen i M
(kirjautuminen vaaditaan) i “
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Vaaditut puhdistustehtavat

BOND-PRIME Cleaning Kitin (BOND-PRIME-puhdistuspakkaus) kdyttaminen (kirjautuminen vaaditaan)

ACTION QUEUE
@ Run the BOND-PRIME Cleaning Kit soon.
ACTION QUEUE
<) Some ARC Modules are disabled until
cleaning is completed.
Run the BOND-PRIME Cleaning Kit now.
\ 0000000000000 /
2-8°C (] [\ EE
< < O
\ O®@0OO00O0O00O0OO00O0O0OO0 /

)
)
o

Kdyta BOND-PRIME Cleaning Kitia
(BOND-PRIME-puhdistuspakkaus) pian

Jotkin ARC Modulet (ARC-moduulit)
ovat pois kaytostd, kunnes puhdistus on
suoritettu.

Kaytd BOND-PRIME Cleaning Kitia
(BOND-PRIME-puhdistuspakkaus) nyt.

ARC Modulet (ARC-moduulit) on
puhdistettava, kun kayttomaara on valilla
17-23.

BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME-
puhdistuspakkaus) on rekistergitava
BOND-ohjaimeen (katso lisdtietoja
BOND-jarjestelman kayttooppaasta).

Tarvittaessa:

DI Water Containerin (deionisoidun
veden sdilio) tayttaminen

Alcohol Containerin (alkoholisilio)
tayttaminen (kirjautuminen vaaditaan)

Lukittujen Reagent Containerien
(reagenssisailiot) tayttaminen
(kirjautuminen vaaditaan)

Jateastioiden tyhjentaminen
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Vaaditut puhdistustehtavat

BOND-PRIME Cleaning Kitin (BOND-PRIME-puhdistuspakkaus) kdyttaminen (kirjautuminen vaaditaan)

-
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Clanog it
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MAINTENANCE

@ Refillalcool
TopUnlock then il th Bl Akshol Cotainer

A4 RunBOND-PRIME Cleaning Kit
2 Latvecmm b misheiseacn

Periodic Maintenance

@ Hood Lock status Locket
Aecess the Work Surface o perorm maienance.
S Poplce MC Rk
Scan the ARC Refesh Kt barcode
S ferecesucionip
Replce the Sucin g, then 9 Done

ﬂ Clean Bulk Reagent Containers

O0O0O00O0O0O0O@@O0000O0

O0O000O0O@000000O0

MAINTENANCE

Refillalcohal
Top Uk thenefil he Bulk Acchol Container

Run BOND-PRIME Cleaning Kit

o
&7 Loas the cleaning it and schecle aclean
Periodic Maintenance

Hood Lock status

Locked
Aocessthe Wk Srace 1 erfrm mainenance

Replace ARC Refresh Kit
Scan e ARC Refes Kt barcode

Replace Suction Cup.
Replace the Suction Cp,ten tap Do
Clean Bulk Reagent Containers

Top Uk, then removethe Bulk e e clesning retm the
contanersandcose llcaddie.Scanand el thecontiers.

Schedule  [NTRLS d edule Y Scheduling

O0O000O0O000O@e@000O0
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Vaaditut puhdistustehtavat

BOND-PRIME Cleaning Kitin (BOND-PRIME-puhdistuspakkaus) kdyttaminen (kirjautuminen vaaditaan)

o

Voit ladata uusia objektilaseja Preload
Draweriin (esilatauslaatikko) sen jalkeen,
kun Schedule (ajastin) -painike ei ole
aktiivinen ja pydriva rengas on nakyvissa.

% Scheduling...

Puhdistusprosessin paattymisaika
ndytetdan minuutteina.

5 Complete: 1 min

Kun Schedule (ajastin) -painike on jalleen
aktiivinen, puhdistusprosessi on valmis:

m Due in 552 shdes

MAINTENANCE

@ Refill alcohol
Top Uk,

/

Dad

) Complete: 1 min ‘ Schedule Due in 552 slides
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O
Vaaditut huoltotehtavat

DI Water Containerin (deionisoidun veden siilio) tayttaminen

4 ) 4 ) 4 )

[HRNNEN]

&)

[

OOOOOO

/~ ~N Nosta Bulk DI Water Container
(bulkkimaaraisen deionisoidun
_ veden s&ilid) molemmilla kasilla.

OOOOOO

OOOOOO
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Vaaditut huoltotehtavat

DI Water Containerin (deionisoidun veden siilio) tayttaminen

Varmista, etta Reagent Containerit
(reagenssisdiliot) on tyonnetty
kokonaan sisdaan. Jos ndin ei ole,

poista bulkkireagenssisailiot ja aseta
ne uudelleen.
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Vaaditut huoltotehtavat

Alcohol Containerin (alkoholisiilio) tayttaminen (kirjautuminen vaaditaan)

4 ) 4 ) 4 )

0

Refill Bulk Alcohol Container

\ 0000000000 / \ OC®@O0O00OO0OO0O0O0O0O0 / \ (ool NoNoNoNoNONoNONe] /
Kuulet napsahduksen, kun sailion lukitus ~N N\
avautuu. Se pysyy lukitsemattomana vain
30 sekunnin ajan.

. j | ‘ ’ [ ’ - ’
I ) | ’ i
|
|
| /’—ﬁ
| v_——f—- ——a_:["
\ OC0OO0O@O0O0O00O0O00 / \ OC0OO0OO0O@@0O00000 /
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Vaaditut huoltotehtavat

Alcohol Containerin (alkoholisiilio) tayttaminen (kirjautuminen vaaditaan)

) 4 ) )
\ 00000O@00000 / \ 000000 @@0000 / \ 0000000 @@000 /
) 4 ) 4 )
/ﬁ
\ 00000000 @00 / \ 000000000 @O0 / \ 0000000000 /
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Vaaditut huoltotehtavat

Lukittujen Reagent Containerien (reagenssisiiliot) tayttaminen (kirjautuminen vaaditaan)

0000000000 /

Kuulet napsahduksen, kun sailion lukitus
avautuu. Se pysyy lukitsemattomana vain
30 sekunnin ajan.

Aktivoi laser heiluttamalla kattasi
skannerin edessa. Voit myos kayttaa
pullon heijastusta (kannella) asettaaksesi
laserin pullon 2D-viivakoodin palle.

-

BOND-PRIME 22249

Epitope Retrieval
Solution 1

CeO0OCOO0OO0OO0O0O0O0
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Refill ER1

w223
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Vaaditut huoltotehtavat

Lukittujen Reagent Containerien (reagenssisiiliot) tayttaminen (kirjautuminen vaaditaan)

/

O0OO0OO0O0O@e0O000O0

o

O0OO0OO0O0O0O0O0OeO0O0

-

/

O0OO0OCOO0O@@O000O0

OO0OO0OO0O0O0O0O00CeO0

/

O0OO0OO0O0O0O0O@@00O0

OO0OO0OO0OO0O0O0O000Ce




O

Vaaditut huoltotehtavat

Jateastioiden tyhjentaminen

VAROITUS: Sinun on kaytettava
vaadittuja henkilosuojaimia ennen
prosessointimoduulin huoltamista.

Nosta Bulk Waste Container
(bulkkijatteen sdilio) ja Hazardous
Waste Container (vaarallisen jatteen

Ohessa esimerkki ongelmajatteesta.

Havita jate kaikkien laboratoriota
koskevien menettelytapojen ja

[ONCN NeNeNe] )

[_NCNeNeNeNe] )
[ONCNeN NeNe] /
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Vaaditut huoltotehtavat

Jateastioiden tyhjentaminen

/@ | )

\ [ONCReNeN Ne] / \

[oRcRoNONON J

varmistaaksesi jatekapasiteetin.

Varmista, etta jateastiat on tyonnetty
kokonaan sisaan. Jos nain ei toimita,
objektilasit saatetaan hylata Preload
Drawerissa (esilatauslaatikko).
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Vaaditut huoltotehtavat

BOND-PRIME ARC Refresh Kitin kayttaminen

(kirjautuminen vaaditaan)

paastaksesi Work Surfaceen
(tyoskentelytaso) ja avataksesi ARC
Modulet (ARC-moduulit).

VAROITUS: Sinun on kaytettava
vaadittuja henkildsuojaimia ennen
prosessointimoduulin huoltamista.

Suorita tama tehtava 7 500
objektilasin tai 8 kuukauden valein,
kumpi tahansa tayttyy ensin.

jmie

\ [ONeN NeNeNeNeNe] /

[: Valitse Huollon kdynnistaminen 4

®O0OO0OO0OO0O0OO0OO0 /

Ole varovainen poistaessasi ja
havittdessasi Mixing Well Platea
(sekoitusaltaan levy), jotta nestettd
ei laikkyisi.

Mixing Well Platen (sekoitusaltaan
levy) suuntaus alla olevassa Mixing
Blockissa (sekoitusblokki) ei ole
tarkeaa, mutta se on asetettava
pidikkeeseen oikein.

C@e@O0O0O000O0

[oNeNeoN NeNeoNeNe]
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Vaaditut huoltotehtavat

BOND-PRIME ARC Refresh Kitin kdyttaminen

-

/

[oNeNeNoN NeNeNe]
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Prosessointimoduuli sulkee
ARC Modulet (ARC-moduulit)
automaattisesti, kun lopetat
huollon.

Jos et enda tarvitse paasya Work
Surfaceen (tyoskentelytaso), sulje
kansi ja valitse Huollon lopettaminen
(kirjautuminen vaaditaan).
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Vaaditut huoltotehtavat

Huollon lopettaminen (kirjautuminen vaaditaan)

Katso ennen huollon lopettamista
tilanayttoa.

Varmista ennen huollon lopettamista,
ettd Mixing Well Plate (sekoitusaltaan
levy) ja Covertile-suojukset ovat
paikoillaan, Reagent Containerien
(reagenssisailiot) tilavuus on riittdva ja
kansi on suljettu.

Odota hetki prosessointimoduulin
valmistautuessa palaamaan kliiniseen
toimenpiteeseen.
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Sammutustoimenpiteet

Prosessointimoduulin sammuttaminen (kirjautuminen vaaditaan)

Sammuta prosessointimoduuli, kun
sammutat ja kaynnistat virran uudelleen
(uudelleenkaynnistys).

o

Katso tilanayttoa ennen
prosessointimoduulin sammuttamista.

Varmista, ettd objektilaseja ei juuri
nyt kasitella eika Preload and Unload
Drawereissa (esilatauslaatikot ja
purkulaatikko) ole objektilaseja.
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Jos prosessointimoduulin
sammuttaminen on turvallista, naet
asiasta ilmoituksen naytolla.
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Sammutustoimenpiteet

Sammutustoimenpiteet

Prosessointimoduulin irrotus (kirjautuminen vaaditaan)

Prosessointimoduuli on sammutettava ja 4 N Katso tilanayttod ennen
irotettava: prosessointimoduulin sammuttamista ja
» ennen prosessointimoduulin irrotusta.

siirtamista uuteen paikkaan

» ennen prosessointimoduulin
poistamista kaytosta

Varmista, ettd objektilaseja ei juuri
nyt kasitella eika Preload and Unload
Drawereissa (esilatauslaatikot ja
purkulaatikko) ole objektilaseja.
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Jos prosessointimoduulin
sammuttaminen on turvallista, naet
asiasta ilmoituksen naytolla.
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Sammutustoimenpiteet

Sammutustoimenpiteet

Prosessointimoduulin irrotus (kirjautuminen vaaditaan)

o

Prosessointimoduulia on ehka siirrettava,
jotta paasisit paremmin kasiksi
takapaneelin liittimiin.
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